
A דגםI-90 / Signalfire A דגםI-9��� דגם
)recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם�ore Alignment Fusion Splicer� ���������������������������������������

DA דגםTA דגם SHEET

A דגםI-90 �� דגם�ore� ליבה���  ������� ����ליבה�����  עלליבה   ������  �����  �����  �������  )recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדםFusion Splicer�  �������  �����  �����  �����  ����  

Alignment� ����� ���� �� עלליבה� � ���על�� �������� ������ ��ליבהליבה� ������ )recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדםOPM� ליבה�� �����ליבה��� ����� )recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדםVFL� על���� �������
������ ���� ����� �FTTx ������� ����� 5 ����� ������ ����ליבה ���5 ������ ������ ����� ������ ליבהעל������� ������ ���� �����

 ������������������������������

������5 שני
זמן איחוי מהיר������������זמן איחוי מה

�������5 שני
זמן איחוי מהיר����������זמן איחוי מה��זמן חימום שרו

��������
)eroC( עימוד ליבה�ore� דגם �זמן חימום שרו�������

320x
��דגם זמן חימום שרו5 שני������������5 שני

�������������זמן חימום שרו���������זמן איחוי מה���

✓ מעבד תעשייתי מהיר ודיוק ����דגם �5 שני����5 שני�����זמן איחוי מה��דגם ������������

�על����עלליבה�������������������על��������������������������ליבה
0��μm ליבה��������������������������������

)eroC( עימוד ליבה�PM + VFL� �������� מעבד תעשייתי מהיר ודיוק �����זמן איחוי מה���דגם �דגם ✓

)recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדםVFL� ליבה��������������� )recilpS noisuF tnemngilA eroC( �50מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדםnm���50nm� ליבהליבה����������������
�5mW ליבה������������������������

✓ מעבד תעשייתי מהיר ודיוק ���זמן חימום שרוזמן חימום שרו5 שני�זמן חימום שרו�5 שני����hדגם �800mA ��זמן איחוי מה������������זמן חימום שרו

על������������������������������0 �������ליבה�על�������ליבהליבה�
��������על������������ליבהליבה�����������

B מסק מגע 5" וחיבור ✓luetoothמעבד תעשייתי מהיר ודיוק ���������� " �����זמן איחוי מה� ✓

������על���על��������ליבה����������� ��������������ליבה��ליבה�����������
�ליבה������על���ליבהליבה�����ליבה��

)eroC( עימוד ליבהTechnical Specifications� זמן איחוי מה��������זמן חימום שרו���

��זמן איחוי מה������זמן איחוי מה�������זמן איחוי מה��זמן איחוי מה

)eroC( עימוד ליבהA דגםlignment� על���������על�����5 שני������������� )recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם�ladding� על������������ � )recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם�ore Alignment� ליבה�������������������

��G��57מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC( G��55�� BIFמכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC( G��53�� NZDSמכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC( MM�G��5��� DSמכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC( SM�G��5��� Multi�modeמכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )5������������Single�mode )recilpS noisuF tnemngilA eroC שני����

Bare fiber� Drop cable� Pigtails� Patch cords

)eroC( עימוד ליבהSplice Loss� 5����0.02 שני������������dB מסק מגע 5" וחיבור ✓ )eroC( עימוד ליבהSM� | 0.0�dB מסק מגע 5" וחיבור ✓ )eroC( עימוד ליבהMM� | 0.04dB מסק מגע 5" וחיבור ✓ )eroC( עימוד ליבהDS / NZDS�

)eroC( עימוד ליבה�eturn Loss� ���0זמן איחוי מהירזמן איחוי מה���זמן איחוי מהdB )recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדםBetter than >�0dB�������

������על��� ��laddingמכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC(� �oating� ���������� | �0��50μmמכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )����00��000μm �)recilpS noisuF tnemngilA eroCזמן איחוי מה�����5 שני������������

)eroC( עימוד ליבה�leave Length� �50��000 �����זמן איחוי מה����5 שני������μm� �������� | ��� �50μm� על������������

)eroC( עימוד ליבהFiber Holder� ליבה�ליבה���������ליבה������������זמן איחוי מהיר������������� )recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדםin�� Universal Fixture�3� ����3ליבה���������������

)eroC( דגם �����������עימוד ליבה�� �PM��50זמן איחוי מה��dBm ����������� | ��50nm ��577 ���70 ���0 ����5 ��550 ��4�0 ��3�0 ��300 ��50 ליבה��������
to +��dBm�

)eroC( 5 שני�זמן איחוי מה�5 שני�זמן חימום שרו�5 שניעימוד ליבה��� VFLזמן איחוי מה�����Hz������ � �5 | �����על����� ���עלmW על�����

����TFT ��על���על���������5 | ' | ���ליבה�� ��Y����������� x3�0 �����מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC(� x�00 ����������ליבה���Y+�מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC(5 שני��������דגם זמן חימום שרו�

)eroC( עימוד ליבהTensile Test� דגם ��5 שני��5 שני����)recilpS noisuF tnemngilA eroC( מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם����� �N��������

�����������������������000 + �������על���ליבהליבה�����ליבה� | �����������Bluetooth 4 ���ליבה������������������5 שני����������זמן איחוי מה��5 שני

��ליבהליבה��ליבה��������ליבה���7�00mAh | �על�������ליבה� � ��3�5על�� | ���������� �A� �00��40V ��������זמן חימום שרוזמן חימום שרו��������
D� �3�5V�4��A

על������������



)eroC( עימוד ליבהStandard Package� 5 שני��זמן חימום שרו5 שני���זמן איחוי מה�זמן איחוי מהיר����זמן איחוי מה�5 שני�����זמן איחוי מהירזמן איחוי מה��

�����������������ליבה��� ������מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )AI��0�������������✔�����������������������������������✔)recilpS noisuF tnemngilA eroC ��ליבהליבה���ליבהליבה�✔

��������ליבה����ליבה�ליבה����������✔��ליבה����������ליבה�� ����מכשיר איחוי סיבים אופטיים אוטומטי מתקדם )recilpS noisuF tnemngilA eroC(✔�������ליבה�����������ליבהליבה������������✔

����על����������על����������✔�����������������ליבה����ליבה✔���������ליבה����על�������✔

F�ST �ptical Fiber Splicing Procedureליבה���������������על���������ליבה�����ליבה����ליבה����על��������������������������� ��������� 

��זמן איחוי מה������זמן איחוי מה�������זמן איחוי מה��זמן איחוי מה

��� | ' על����� ���5° על� +�50° | על����������� ��������ליבה�� | ����������� ��5m�s | ����� על��55000 שני���������������דגם ��
���

על������������

https://www.fcst.com/Correct-Procedure-for-Optical-Fiber-Splicing-id69901927.html

